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内容概要

　　《“十一五”电子发展基金成果汇编（套装上下册）》是对“十一五”期间电子发展基金所支持
项目成果的概括和总结。
全书分总体篇与产业篇，总体篇包括领导讲话、具有代表性的省（自治区、直辖市、计划单列市、新
疆生产建设兵团）信息产业主管部门及有关中央直属企、事业单位“十一五”电子发展基金管理经验
总结；产业篇主要介绍了各产业中有关项目承担单位“十五” 电子发展基金使用管理经验与项目情况
，包括软件和信息服务业、集成电路产业（含集成电路研发专项资金）、信息通信产业、数字视听产
业、电子基础产业、信息技术应用、基地园区建设和重大发明产业化、创业投资八个方面。
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章节摘录

插图：（1）集成电路研发专项资金支持项目为“直径150-200mm重掺杂硅单晶技术研发”，支持金
额300万元，其中用于人工费（含人才培养、引进）300万元，专用仪器及设备费104万元，咨询和培训
费104万元，研发过程主材、辅料开发100万元。
该项目完成时累计经济效益指标：产品销售收入7776万元，净利润1374万元，交税总额486万元，创
汇170万美元，社会贡献率36％，新增效益1448万元。
（2）集成电路研发专项资金支持项目为“大规模集成电路用一种新型的增强型的吸杂硅抛光片研发
和产业化”，支持金额500万元，主要用于人工费36万元，专用仪器和设备442万元（含外汇65万美元
），咨询和培训费17万元，差旅和会议费5万元。
项目自2010年9月试生产以来，到2010年年底这段建设期内累计实现销售收入116.01万元，目前根据计
划进度逐步实现项目经济效益。
项目实施以来新增就业人数10人，同时新增台湾汉磊等客户3家。
（3）集成电路研发专项资金支持项目为“12英寸硅单晶棒及8英寸集成电路级硅片技术研发和产业化
”，支持金额300万元，主要用于购置设备120万元（含外汇15万美元），工艺攻关试验原材料费100万
元，工艺研发及聘请国内外技术专家费用180万元，其中用于项目研发专项奖励费用80万元。
项目自2008年12月小批量试生产以来，到2010年年底累计实现销售收入2465万元。
目前根据计划进度逐步实现项目经济效益。
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编辑推荐

《"十一五"电子发展基金成果汇编(套装上下册)》由电子工业出版社出版。
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